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Checksheet A
开箱及安装调试



























Checksheet A
开箱及安装调试




















Checksheet A
开箱及安装调试
	机台外包装有无破损，变形
	机台外包装不可出现破损，所有包装敏感标签需张贴，以便于现场判定。
	
	
	

	
	随机文件
	检查文件应齐全，其应包含但不限于：设备操作说明书，设备预防保养说明书，设备异常处理说明书，设备电路管路图，设备封箱清单并附有电子档，设备备份硬盘（与机台内部使用的完全一样，可直接替换使用），并带硬盘更换使用说明。
	
	
	

	
	机台备件
	检查机台所有耗件及附属品需齐全不短缺，配备维修工具及量测工具一套。在确认本规格后，设备供应商应 提供一份关键备件的清单，清单需包括关键机台的原厂料号和描述。并且提供一份为装机准备的备用备件的清单。
	
	
	

	
	机台外观
	折箱后机台外观需保证完好，不可出现外观变形，零部件腐蚀，生锈，管路破损现象。
	
	
	

	
	安装调试过程
	机台在整个安装调试过程需以设备安全为主，不可出现违章操作，所有设备行程部件需调试至最佳状态。
	
	
	

	
	机台水，电，气
	.检查设备机台的所有监控系统需保证正常，不可出现显示值与实际值差异问题；
2.整台设备，所有电，气标示需清晰，所有标示需与管路图一致；
3.华天采用3相380V/单相220V电压供应，如无法符合，请厂商自备变压器。
	
	
	

	
	教育培训
	供应商负责培训工程人员。
培训内容包含：设备基础操作，设备原理，设备安装及其调试，设备保养，设备电路查找维修。
	
	
	

	
	急停装置正常
	设备EMO需保证正常
	
	
	

	
	设备硬件检查
	所有设备硬件100%符合设备Config；
	
	
	

	
	设备制作材料
	设备需满足Class 10000要求，设备整机零部件需保证不产尘。
	
	
	

	
	二次配要求
	1.厂商需要在设备入厂前一个月提供精确的厂务端需求并发给HT，包括机台的定位图，如有错误，损失厂商负责;
2.厂商需要告知机台上接厂务端系统的接口位置，包括机台子系统，操作维修空间及其他安全需求。 
厂商需要准确告知机台各子系统和主系统的连接需求;
3. 针对设备所需各种动力供应部份的设计，需符合华天需求，具体请Follow附件一：华天科技二次配配置要求
	
	
	

	
	操作系统
	设备及附属设备需使用正版windows操作系统，
	
	
	

	
	电脑运行内存
	运行内存不低于16G
	
	
	

	
	杀毒软件
	设备及附属设备需配有正版杀毒软件
	
	
	

	
	安全门
	设备在作业过程中，当打开门时需有自动停止功能
	
	
	

	
	



SECS/GEM
	设备需实现EAP联网，EAP建立时设备商需安排人力免费在线配合直致EAP测试成功，软硬件包含：EAP协议、RMS、FDC、CDS、Barcode(128type) reader，RFID reader(13.56MHz,型号Omron RFID如下：Amplifier unit : V640- HAM11-V3 ；CIDRW Head :V640-HS61
SECS/Gem参考华天标准，包含但不限于以下：
E5 – SECS II      E37 – HSMS      E30 – GEM        E40 – Process job
E94 – Control job    E87 – Carrier management           Load stop
E90 – Substrate trackingE84 – Carrier handoff with AMHS

解决方法：
（1） 工作流程：手动放料到机台，扫码WaferID，EAP（GEM200）验证，回传验证结果。开始相机定位，试打左上和右下两颗，手动验证，没问题之后再继续工作。
（2） 不支持GEM300相关事宜。包括：E40和E94
（3） 如果设备出现报警，按照事件方式上传到EAP
（4） 不需要支持RFID

	
	
	

	
	使用晶圆尺寸
	8 & 12 兼容，采用紫外光打标，8&12自动切换，不需手动切换，电控切换。


	
	
	

	
	Log file
	设备所有操作信息需在Log file内查询到，包含但不限于以下：
1. 人员操作轨迹；
2. 详细记录每片产品作业实时相关信息，如Wafer Lot，作业各动作起止时间
机台alarm和warning信息。
3.Log可保存16年(配置1T空间硬盘保存)。
	
	
	

	
	设备软件要求
	1. 软件必须是原厂完成完整测试的版本；
2. 所有软件供应商需提供备份的磁盘；
3. 设备软件具有自动log out功能：可以设定时间，在设定时间内没有在界面上进行操作，软件需要自动退出登录权限，再需要界面操作必须先log in（此功能适用于软件OP/EE/PE/OEM所有权限）；
4. 设备软件需为最新版，在HT现场升级过的项目需确保新设备同步已更新。
5. 机台报警区分warning和alarm功能，并有相应的报警机制，可设置区分事件等级。
6. 机台所有Config/recipe设置需要有范围提示（min--max）
7. 非工程权限下EAP锁定，人员无法手动作业
	
	
	

	
	设备保障
	采购标准的机台或软件升级不可再向HT要求增加费用(免费时效设备验收后三年内)。
	
	
	

	
	ESD
	1设备内离子风机Decay time≤4seconds(from 1000K to 100V)
[bookmark: OLE_LINK15]2.设备内离子风机Balance Voltage:≤±25V
3.设备表面面板需要是ESD材质，接地电阻小于1Ω，移动部件电阻小于1Ω，漏电电压小于0.3V
4.设备内接触产品的部件对地电阻小于1*10^9Ω
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Check sheet  B
工艺需求验收




	自动生成Mapping File功能
	可根据参数生成一个与实际图形重合的虚拟包含die分布情况的wafer布置图并且可以观察到整面图
	
	
	

	
	UPH
	12寸GY067AT产品：3657*3059 5877颗Die 4个字符7Pcs/H；
	
	
	

	
	Marking字形检查
	数字或字母字高≥ 0.06mm字宽≥0.06mm字深≤0.015mm，字体完整，线条均匀无中断，清晰可见，无重影,  线宽15 um,打标字符在显示器上清晰可见
Mark相似度可以设定为公共参数，也可以单个机种自由设定
左右两个Mark可以使不同图形，分别管理比对
	
	
	

	
	Mapping识别
	根据Mapping指定位置或区域进行打标作业，可以根据读取Map不同die打不同的字符。

两个都具备


解决方法：
（1）支持EAP下发tsk格式的mapping图。
（2）支持根据参数生成mapping图。
（3）根据mapping图可以自由配置需要标刻的die
	
	
	

	
	打标情况稳定
	调试OK后保持稳定，激光保持稳定，不可出现打标字体残缺、打深、打标偏移等异常
	
	
	

	
	设备打标精度确认
	重复定位精度≤10um
	
	
	

	
	真空检测功能
	产品真空需满足80kpa以上，并且打标前有检测产品真空情况满足设定真空值后方可打标，作业中途时真空小于设定值时，需停止作业并报警。
	
	
	

	
	[bookmark: OLE_LINK22]Marking位置公差检查
	整片wafer上所打标的字符不能超出设定的范围，不能打到焊盘或线路上。一次定位后打标出来的第一颗和最后一颗上的mark的位置偏差≤±15um
	
	
	

	
	设备影像系统确认
	根据现有的MARK点选取光源及CCD，影像系统能够升级，可对Mark点进行软件修复，已做到对异常mark的自我修复功能，如：Mark缺损，边缘锯齿等。
每次打标前需要抓取Mark点，并人员手动确认Mark情况开始打标。

解决方法：
（1）按照《华天昆山HTM-3052打标机软件优化升级需求》一样处理。
	
	
	

	
	Marking后检查功能检查
	CCD对位时需弹出确认框，人员确认mark抓取情况，才能开始继续打标。单颗试打完毕后，须能将试打完的任意位置的单颗芯片直接移到CCD下以便观察打标状况，并根据偏差作出调整，整版无需再次CCD对位，若有再次对位，需对比两次坐标差异，若差异超过5um/1°则报警提示无法作业。
	
	
	

	
	条形码功能检测
	软件具备识别条形码功能
	
	
	

	
	设备打标偏移差补偿功能
	设备软件或硬件需具备Offset功能，以解决Wafer上不规则的打标偏移现象
	
	
	

	
	打流水码功能
	即根据产品芯片的数量，机器可根据设定打出流水字符；
列如：00001~99999  可自由设定字符数量，如字符位数超出现有设定位数则报警提示，无法作业。若超出字符位数，多余的流水码可自动加入字母进行重新排版，与场内现有机台同机种打标出来的字符号一致。并将场内其余4台机同步升级 2020年以后交货的机台，打标完成后可以手动导出流水码Map，TXT或EXL格式。

解决方法：
（1） 将流水码导出为txt格式的文件。
（2） 超过99999字符数据后，可以用字符A代替首字符，可以自由配置替代字符。
	
	
	

	
	打标偏移
	试打2颗Die正常后，整版打标不会发生偏移现象；
若机台维修或保养导致有偏移现象，可以通过调试公共参数补偿所有，不需要单个程式调试





	
	
	

	
	重复打标
	不可出现重复打标问题
	
	
	

	
	打标字体深度均匀性
	单线条和交叉位置≤3um，且打标后同轴光和环形光显微镜下清晰可见
	
	
	笔交叉和起始地方深度≤10um


	
	对位打标方式
	支持正对位正打标，对位时晶圆有相应的两个mark点。
	
	
	

	
	打标间距确认
	能满足Ball间隔220um的打标需求
	
	
	

	
	激光能量检测
	机台提供激光能量测量仪器

[bookmark: _GoBack]解决方法：提供功率计，打一片，验证一次。
	
	
	

	
	可编程自动找点作业功能
	CCD具备可调聚焦功能，对同一机种的产品无须再次调焦或改变光源强度就能连续作业
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Check sheet  C
稳定性验收
	设备稼动率
	≥97%
	
	
	

	
	设备故障率
	≤2% 故障时间/总时间*100%
	
	
	

	
	设备MTBF
	≥168Hours
	
	
	

	
	电气部件

	3个月内无破损现象，机台各个接口不可出现松动，接错及接触性不良的现象。EMO保持正常
	
	
	

	
	硬件方面
	3个月内机台所有硬件需保证运行正常无故障，如有故障，厂商负责免费对设备进行维修和硬件的提供。
	
	
	

	
	控制系统
	3个月内不会出现软件失控，及死机现象，操作面板失效异常。如有死机现象，厂商提供免费的系统改进或升级。
	
	
	

	
	警报系统

	机台警报系统需要保证正常且包含蜂鸣器及三色灯，四色灯意义：
红灯：报警
黄灯：待机
绿灯：正常生产
蓝灯：EAP生产中
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Check sheet D
产品质量验收
	生产产品质量
	满足产品规格要求
	
	
	

	
	设备工艺能力
	设备在生产过程中主要参数稳定
	
	
	

	
	信赖性要求
	产品通过信赖性验证
	
	
	

	
	防呆要求
	程序选择具备提醒防呆功能，程序设定修改权限可分级别，程序可备份
	
	
	

	
	设备夹具
	未发生设备夹具所导致裂片
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Check sheet E
生产操作

	站姿作业
	工作台高度：850mm±10mm
	
	
	

	
	噪声影响
	85db以下
	
	
	

	
	人机交互界面
	人机交互，各个过程有醒目提示及帮助信息；界面操作灵敏、准确、方便
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